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銘傳大學研究成果專利申請表
Ming Chuan University Research Results Patent Application Form 

提案日期：中華民國   年   月   日                            (欄位請務必詳實填寫)
	一、申請專利

名稱
Title of Invention
	（中文）

	
	（英文）

	二、提案代表人
Proposal Representa-tive


	單位職稱
	
	聯絡

方式
	電話：
傳真：
eMail：

	
	姓名
	(請親自簽名)
	
	

	
	身份證字號
	
	
	

	三、研究成果來源
Research 

Results Origin

	□ 科技部計畫
   計畫編號：____________________
類型：□專題計畫
□產學合作計畫
□ 一般產學合作計畫

□ 其他政府補助計畫
□ 教師自行研發成果

□ 其他_______________________
	主持人

	

	
	
	計畫

名稱
	

	
	
	執行

期間
	起          

迄

	
	
	補助

金額
	

	
	
	合作

單位
	

	四、本申請案是否已公開？
Is the Invention Disclosed to the Public？
	□是  
發表時間：___________________

地點：_______________________
	□否  
預計公開日期：________________

	
	
	

	
	公開目的： □學術期刊發表   □學術研討會發表   □畢業論文

           □其他（請說明）_____________________________

	五、附件資料   Attachments
	□1.發明人專利費用分攤協議  
□2.研究成果揭露書
□3.相關學術研究報告
□4.其他__________________________________________________________


	六、發明人
Inventors
	（一）
	發明人

姓  名
	（中）(請親自簽名)
（英）
	貢獻

比率
	％ 

	
	
	服務單位
	
	職稱
	

	
	
	  國 籍
	
	身份證字號或護照字號
	

	
	
	聯絡方式
	電話
	

	
	
	
	傳真
	

	
	
	
	e-mail
	

	
	
	
	地址
	

	
	（二）
	發明人

姓  名
	（中）(請親自簽名)
（英）
	貢獻

比率
	％ 

	
	
	服務單位
	
	職稱
	

	
	
	  國 籍
	
	身份證字號或護照字號
	

	
	
	聯絡方式
	電話
	

	
	
	
	傳真
	

	
	
	
	e-mail
	

	
	
	
	地址
	

	
	（三）
	發明人

姓  名
	（中）(請親自簽名)
（英）
	貢獻

比率
	％ 

	
	
	服務單位
	
	職稱
	

	
	
	  國 籍
	
	身份證字號或護照字號
	

	
	
	聯絡方式
	電話
	

	
	
	
	傳真
	

	
	
	
	e-mail
	

	
	
	
	地址
	


註：發明人超過三位時，請自行複製本頁使用。
	發明人專利費用分攤協議（附件1）

Inventor Patent Application Expense Sharing Agreement
　　申請專利名稱：

　　本校編號：（創新暨產學營運處填寫）
說    明：經本研發成果所衍生之相關權益義務，將依「銘傳大學研究成果及技術移轉管理要點」辦理。請發明人自行決定專利申請費用分攤比例方案（共有甲案、乙案、丙案、丁案四種，請擇一），日後有關發明人專利申請費用分攤及權益收入分配，將依此協議辦理。惟甲方案僅供申請發明專利選用。
專利費用分攤比率方案
專利申請費用分攤（%）
權益收入分配比例（%）
校
發明人
校
發明人
院系所
甲案
100
0
40
55
5
乙案
85
15
25
70
5
丙案
70
30
15
80
5
丁案
55
45
10
85
5
　　本案經所有發明人一致同意選擇         案為專利費用分攤比率辦理。
                                   提案人：                （簽章）
                                                 年    月    日

	推薦審查人名單
	
	姓名
	服務單位
	聯絡電話
	e-mail

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	


註：請推薦至少5位學術審查人之名單。

銘傳大學研究成果揭露書（附件2）
Ming Chuan University Research Results Disclosure Form
	一、申請專利名稱

Title of Invention
	（中文）申請專利名稱不一定要與原合作計畫名稱一樣，但中英文之意譯名稱須一致。

	
	（英文）

	二、專利類別

Type of Patent
	□發明      □新型      □設計
專利類別定義：(一)發明，指利用自然法則之技術思想之創作；(二)新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作；(三)設計，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。

	三、申請國家及理由

Countries and Reasons of Application
	□中華民國       □美國

本校申請專利審查原則：以中華民國、美國兩國為優先考量，至於申請其他國別需符合「反應良好」條件之一，並檢附資料或證明文件始予提會審議，所稱「反應良好」係指下列三種情形：（一）有廠商願意技術移轉（二）市場評估或可專利性評估良好（三）已獲優先申請國家初步同意【第一次審定書】通知但未經公開者。

	
	□其他國家：

理由：（擬申請中華民國、美國以外之國家，請務必依擬申請之國別說明理由並檢附相關資料或證明文件，如未附相關資料則無法提會審查。）

	四、本申請案所屬技術領域別及可能應用範圍
the Respective Industry and Applicable Field of Invention
	（一）本申請案所屬技術領域
	□電子工程□電機工程□光電工程□資訊工程
□物理□材料 □化學□機械工程□生物技術
□醫學工程□大眾傳播□商業設計□室內設計
□觀光旅遊□教育語文□企業管理□其他_________　  

	
	（二）本案所適用產業(可複選)

	□電腦、電子產品及光學製造業□技術服務業
□物流業□國際貿易業□商業設計業□批發業
□餐飲業□會議展覽業□電子商務業
□印刷及資料儲存媒體複製業□零售業
□管理顧問業□廣告業□商業連鎖加盟服務
□通訊□精密機械□機械設備製造□營建業
□運輸業□農藥工業□生物技術□化學製品製造
□化學材料製造□食品製造□金屬製品
□非金屬製品□紡織□環境檢測□其他___________    

	
	（三）應用可行性  及預期產品說明
	

	
	（四）可授權應用之潛在廠商
	如曾有任何公司與您接洽，或向您詢問過技術，請一併提供相關資料。

	五、相關前案調查情形：

Survey of Relevant Existing Technologies
	（一）已檢索之專利資料庫：
□中華民國（TIPO）□美國(USPTO)□日本(JPO)□歐洲專利局(EPO) □中國大陸(SIPO)□其他國家□其他資料庫______________________
專利號/專利國：__________________________________
係就相關研發領域中，檢索目前各主要國家已核准申請之專利案資料，並列出其專利國及專利號，如US5125068

	
	（二）類似技術或其他已發表之文獻
名稱/時間：________________________________________
目前是否有相近似之技術或發明被公開或發表於刊物、會議、公開之展覽會等，請註明其已公開發表之類似技術名稱、時間。

	
	（三）本發明與前案之差異處：



	六、關鍵詞(中英文)：

Keywords
	1.關鍵字係用於進一步資料檢索，將來亦提供於資料庫公開化之檢索用，請列舉3-5個關鍵詞。

2.詳細及有效的中、英文keyword，將有助於未來技術推廣及技術移轉時，被檢索出來的機率。
中文關鍵詞：1.______________2._______________3._______________

            4.______________5._______________

英文關鍵詞：1.______________2._______________3._______________

            4.______________5._______________

	七、技術成熟度
Technical Maturity Level
	□可量產 □試量產 □雛形 □實驗室階段 □概念 □其他___________

	八.本申請案之中文摘要(500字以內)Description of Invention in Chinese


	九、本申請案之英文摘要Description of Invention in English


	十、本申請案之特色：請就創作目的、欲解決之問題及其技術特點敘述Distinctive Features of Invention: Description of Purpose of Invention , Target Problem and Technical characteristics
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